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	一、公司募集资金基本情况
	二、结项募集资金投资项目资金使用及节余概况
	三、对募投项目结项及用节余资金补充流动资金的说明
	（一）拟结项的募投项目的基本情况
	1、智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目
	本项目计划投资总额为10,286.60万元，其中固定资产建设投资4,510.00万元，设备及无形资产购置投资2,499.00万元，铺底流动资金3,277.60万元。截至2014 年12 月31 日，智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化投资总额为10,097.25万元，其中固定资产建设投资5,810.69万元，设备及无形资产购置投资1,127.08万元，铺底流动资金3,159.48万元，项目实际投入金额占承诺投入金额的98.16%，具体数据如下：
	截至2014年12月31日，公司已完成该项目建设所需要的生产及科研大楼，均已通过验收，正式投入使用；同时公司已完成技术升级及产业化所需的主要设备及软件产品的购买，并按项目需求投入了配套铺底流动资金。公司2014年下半年实现扣非净利润2,600.28万元，该募集资金投资项目建设已达到预期目的。
	2、研发中心升级扩建项目
	本项目计划投资总额为3,466.10万元，其中固定资产建设投资2,118.40万元，设备及无形资产购置投资1,347.70万元。截至2014年12月31日，研发中心升级扩建项目投资总额为3,757.82万元，其中固定资产建设投资2,729.35万元，设备及无形资产购置投资1,028.47万元，项目实际投入金额占承诺投入金额的108.42%，具体数据如下：
	截至2014年12月31日，公司已完成该项目建设所需科研大楼的新建工程，完成物联网智能终端实验室的建设并投入使用（测试范围覆盖到物联网智能终端产品的电磁兼容、环境可靠性测试、功能性能测试等），该实验室与工信部电子五所联合建立，目标是符合国家CNAS认可的标准，目前测试能力已达到国内领先水平；已完成银联检测（含国内银联检测标准、欧洲EMV检测标准）环境的建设并投入使用，大大缩短了产品开发的周期，该测试项目完全符合中国银联检测标准以及欧洲EMV检测标准；已完成研发阶段预测试环境的建设，对自主研发半成品...
	3、营销与客朊网络扩建项目
	本项目计划投资总额为2,272.40万元，其中固定资产建设投资1,377.20万元，设备及无形资产购置投资895.20万元。截至2014年12月31日，营销与客朊网络扩建项目投资总额为10,097.25万元，其中固定资产建设投资1,774.39万元，设备及无形资产购置投资480.20万元，项目实际投入金额占承诺投入金额的99.22%，具体数据如下：



